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Les connexions
vont sortir de [a boTte
Plus particulidrement destin6e aux interconnexions entre systdmes, la version 3 de la technologie

HyperTransport porte Ie d6bit brut global maximum d 41,6Go/s'

HyperTransport s'6tend
aux interconnexions
entre systimes.

cr6te de 20,8 Go/s pour
un lien unidirectionnel
16 bits, contre ll,ZGol s
avec une horloge d
1,4 GHz pour la version
2.0. HyperTransport
3.0 est destin6e non
seulement aux Iiaisons
point d point entre
composants d'un sys-

tout en maintenant Ia consom.mation
dans des limites raisonnables.

Un d6bit brut de 11,6Gols

Par rapport aux caract6ristiques de la
version 2.0, HT 3.0 ajoute notanment
Ie support d'horloges de 1,8GHz,2GHz,
2,4GHz et 2,6GHz (contre 7, 1,2 et
1 ,4 GHz) pour un d6bit brut global maxi-
mum de 41,6Go/s , des am6liorations
au niveau du fonctionnement en con-
tinu, une possibilit6 de fonctionnement
en mode AC, I'insertion d chaud ainsi
qu'une gestion de la consommation
am6lior6e (en option). Un mode option-
nel appel6 GanSing Mode Permet Par
aillerus une configuation automatigue
en 2xSbits ou 1x16bits. Tout cela en
maintenant une compatibiute a 100 %
avec les sp6cifications ant6rieures.
Le mode de fonctionnement AC est
destine aux applications requ6rant
des distances d'interconnexions plus
girandes, notanrment dans Ie cadre de
[aisons entre systdmes. Dans ce mode,
Ia bande passante est privil6gi6e au
d6triment de la latence. Il est possible
de bassuler du mode AC au mode DC
de manidre automatigue. -

FRAN9OISE GROSVALET

ans le prolongement de la
fonctionnalit6 HTX introduite
d Ia fin 2004 pour autoriser les

interconnexions entre cartes dans un
m6me systdme (voir EIH n'580), la
sp6cification HyperTransport 3.0, qui *
vient d'Ctre publi6e, vise cette fois-ci $
e faire sortir la technologie d'intercon- E
nexion 6ponyme " hors de Ia boite ". !
Cette derniCre d6finit, rappelons-Ie, $
une liaison paralldle point a point d ;
trds haut d6bit et faible temPs de !
latence entre processeurs etlou cir- o

cuits d'entrees/sorties.
Elabor6e par le consortium HYPer-
Transport, qui regrouPe d6sormais
une quarantaine de soci6t6s autour
des fondateurs (AMD, Alliance Semi-
conductor, Apple, Broadcom, Cisco,
Nvidia, PMC-Sierra, Sun et Trans-
meta), Ia version 3.0 double Ies perfor-

HyperTransport 3.0 pour les interconnexions
entre systames
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mances de Ia version 2.0 (voir EIH
no 547) sans complexifier Ia conception
du systdme et sans p6naliser I'encom-
brement ou Ie cofit des circuits (Ie
nombre de broches reste le meme). HT
3.0 sp6cifie notamment un d6bit global
maximal de 41,6 Go/s d une fr6quence
d'horloge de 2,6GHz, soit un d6bit

tdme, mais 6galement aux liaisons
entre systemes, cela au mCme titre
que Infiniband, SPI-4 ou Fibre Chan-
nel. L'utilisation d'une mCme techno-
Iogie d'interconnexion au sein et d
I'ext6rieur de Ia boite devrait 6gale-
ment contribuer d r6duire les co0ts et
ir am6liorer la fiabilit6 de I'ensemlcle,
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